
　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　ここに、当社第37期中間報告書（2014年4月1日から2014年
9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上
げます。
　当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費増税後
の反動減や今夏の天候不順等の影響を受け、各種経済指標は厳し
い数値を示し、やや景気後退を感じる結果となりました。一方、
株式市場は引き続き順調に推移し、円安メリットを享受できる企
業の業績躍進等、各種政策効果による実体経済の好循環入りや本
格的な成長軌道への期待を膨らませる要素も数多く見られました。
　半導体業界におきましては、中国スマホの強い需要が牽引役と
なり、iPhone6をはじめとした人気モバイル端末の販売も好調で
あったことから、半導体メーカーやOSAT各社の投資は堅調に推
移いたしました。また、半導体デバイスのさらなる高密度化は必
須の課題となっており、モールディング工程におけるコンプレッ
ション技術を用いたソリューションへの期待がさらに高まってお
ります。LED事業においては、一段と市販のLED照明の価格帯
が低下したこと等から、各LEDメーカーが生産性の高い製造装置
を選定する傾向が強くなってまいりました。近年、足踏み状態に
あった一般照明のLED化が本格的に進行するものと期待されま
す。
　この様な状況のもと当社グループでは、台湾・中国地域の
OSAT各社の設備投資を確実にとらえ、期初計画を上回る受注
高および売上高を獲得することができました。また、コンプレッ
ション技術を用いた高付加価値製品による差別化・独自化を進め
ていることから、収益面においても期初計画以上の成果を残すこ
とができました。一方、本年6月、誠に残念ながら当社創業者で
ある坂東和彦氏が急逝いたしました。当社は、同氏の功績や在任
中の労に報いるため「創業者功労金」を贈呈する予定であり、当
該「創業者功労金」相当額3億円を特別損失として当第2四半期
連結会計期間に計上いたしました。
　以上の結果、当第2四半期連結累計期間における売上高は109
億13百万円（前年同期比25億85百万円、31.0%増）、営業利益
11億44百万円（前年同期比10億77百万円増、17.0倍）、経常利
益14億68百万円（前年同期比13億68百万円増、14.6倍）、四半
期純利益10億88百万円（前年同期比10億36百万円増、20.7倍）
となりました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、
期末配当につきましては1株当たり10円を予定しております。
　今後も株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、ものづくり
企業の真価に挑み、企業価値の増大を図ってまいりますので、何
卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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株主の皆さまへ

京 都 発 → 世 界 へ

第37期 中間報告書
2014年4月1日から2014年9月30日まで

代表取締役社長



 四半期連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

連結財務諸表
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 四半期連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　　目 当第2四半期末
2014年9月30日現在

前期末
2014年3月31日現在

【 資 産 の 部 】
流 動 資 産 18,118 15,713
現 金 お よ び 預 金 6,428 5,921
受取手形および売掛金 7,124 6,249
た な 卸 資 産 3,844 3,175
そ の 他 722 368

固 定 資 産 13,532 13,419
有 形 固 定 資 産 10,607 10,622
建 物 お よ び 構 築 物 3,513 3,583
土 地 4,198 4,190
そ の 他 2,896 2,849

無 形 固 定 資 産 559 531
投 資 そ の 他 の 資 産 2,366 2,265

資 産 合 計 31,650 29,132
【 負 債 お よ び 純 資 産 の 部 】
流 動 負 債 8,061 7,060
支払手形および買掛金 2,883 2,582
短 期 借 入 金 1,550 1,601
そ の 他 3,628 2,877

固 定 負 債 4,060 4,162
長 期 借 入 金 3,177 2,953
そ の 他 883 1,209

負 債 合 計 12,121 11,222
株 主 資 本 17,788 16,594

資 本 金 8,932 8,932
資 本 剰 余 金 462 462
利 益 剰 余 金 8,402 7,208
自 己 株 式 △ 9 △ 8

その他の包括利益累計額 1,427 1,057
少 数 株 主 持 分 312 257
純 資 産 合 計 19,528 17,909
負 債 ・ 純 資 産 合 計 31,650 29,132

科　　目 当第2四半期（累計）
2014年4月�1�日から
2014年9月30日まで

前第2四半期（累計）
2013年4月�1�日から
2013年9月30日まで

売 上 高 10,913 8,328

売 上 原 価 7,494 6,247

売 上 総 利 益 3,419 2,080

販売費および一般管理費 2,274 2,013

営 業 利 益 1,144 67

営 業 外 収 益 374 92

営 業 外 費 用 50 59

経 常 利 益 1,468 100

特 別 利 益 171 12

特 別 損 失 332 8

税金等調整前四半期純利益 1,308 104

法 人 税 等 183 37

少数株主損益調整前四半期純利益 1,124 66

少 数 株 主 利 益 36 14

四 半 期 純 利 益 1,088 52

（注）当期の連結子会社は15社、持分法適用会社は1社であります。



商 号 TOWA株式会社
（英文名�TOWA�CORPORATION）

設 立 1979年4月17日
資 本 金 8,932,627,777円
本社所在地 京都市南区上鳥羽上調子町5番地

1（075）692−0250（代表）
従 業 員 数 444名
ホームページ http://www.towajapan.co.jp
上場取引所 東京証券取引所市場第一部

役 員 代表取締役社長 岡 田 博 和
専 務 取 締 役 天 川 　 剛
常 務 取 締 役 小 西 久 二
常 務 取 締 役 福 富 　 誠
取締役執行役員 浦 上 　 浩
取締役執行役員 田 村 吉 住
取 締 役 桑 木 　 肇
執 行 役 員 石 田 耕 一
執 行 役 員 岸 本 昌 利
常 勤 監 査 役 小 林 久 芳
監 査 役 杉 山 公 律
監 査 役 和 氣 大 輔

　ドイツ・ニュルンベルクに
て開催された、ヨーロッパ最
大級のマイクロエレクトロニ
クス展示会「SMT�Hybrid�
Packaging�2014」（5月6日
～8日）をはじめとし、中
国・広州にて開催された、
LED単独ではアジア最大級を
誇る「広州国際照明展示会」（6月9日～12日）、世界最
大の半導体製造装置・材料市場である台湾・台北で開催
されたセミコン台湾（9月3日～5日）と積極的に展示会
へ出展し、多くのお客さまにご来場いただきました。
　各展示会の会場では、当社の装置およびソリューショ

ンに対して高い評価とご理
解をいただくことができま
した。
　今後もグローバルビジネ
スの場を広げ「新たな市場」
の創造に全社一丸となって
取り組んでまいります。

　2014年8月2日、TI-Mexico社（テキサス・インスツ
ルメンツ社メキシコ工場）が選定する「2013年度サプ
ライヤー・アワード（Regional� Supplier� Recognition�
Award）」を受賞しました。
　この名誉あるサプライヤー・アワードは、TI-Mexico
社が装置だけでなく、材料やソフトを含めたサプライ
ヤーの中から1社だけをベスト・サプライヤーとして選
定し、最も優秀なサプライヤーを表彰するものです。
　製品性能、コスト・パフォーマンス、品質、納期、サ
ポート等、TOWAの総合力に対し、高い評価をいただい
たことが受賞に結びつきました。
　引き続き、ものづくり企業の真価に挑み続け、あらゆ
るソリューションを提供し、顧客満足を高めてまいります。

トピックス
TOPICS

展示会への出展

2013年度サプライヤー・アワード受賞

会社の概要（2014年9月30日現在）



外国法人等
92名（1.2％）

証券会社
38名（0.5％）

事業法人・
その他の法人
63名（0.8％）

金融機関
28名（0.4％）

7,517名
（100.0％）

個人・その他
7,296名（97.1％）

 発行可能株式総数 80,000,000株
 発行済株式の総数 25,021,832株
 株主数 7,517名 
 大株主

 所有者別株主数分布

 所有者別株式数分布
事業法人・
その他の法人
3,326千株
（13.3％）

証券会社
838千株（3.4％）

金融機関
7,778千株
（31.1％）

個人・その他
8,912千株
（35.6％）

外国法人等
4,165千株
（16.6％）

25,021千株
（100.0％）（注1）�日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。
（注2）�坂東和彦氏は、平成26年6月22日に逝去されましたが、平成26年9月30日現

在、株主名義書換手続き未了のため、株主名簿上の名義で記載しております。
（注3）持株比率は、自己株式（10,911株）を控除して計算しております。

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 4,390 17.55
有 限 会 社 ケ イ ビ ー 恒 産 2,000 8.00
坂 東 和 彦 1,555 6.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,343 5.37
B N P � P A R I B A S � S E C U R I T I E S��
SERVICES� LUXEMBOURG/JASDEC/
F I M / L U X E M B O U R G � F U N D S

780 3.12

株 式 会 社 京 都 銀 行 699 2.80
C B L D N � K I A � F U N D � 1 3 6 515 2.06
JP�MORGAN�CHASE�BANK　385181 510 2.04
有 限 会 社 ケ イ ビ ー テ ク ノ 500 2.00
山 田 矩 規 子 460 1.84

株式の状況（2014年9月30日現在）

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
基 準 日

単 元 株 式 数
株主名簿管理人

同事務取扱場所

毎年4月1日から翌年3月31日までの1年
毎年6月
株主総会権利行使および期末配当� 3 月31日
中間配当� 9 月30日
100株
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社�本店証券代行部

郵便物の郵送先及び
電 話 お 問 合 せ 先

未払配当金のお支払

公 告 方 法

〒168-8507東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社証券代行部
10120-288-324（フリーダイヤル）
みずほ信託銀行本店および全国各支店
みずほ銀行本店および全国各支店
（みずほ証券では取次のみとなります。）
電子公告の方法により行います。但し、やむ
をえない事由により電子公告をすることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載URL��http://www.towajapan.co.jp

株主メモ

TOWA株式会社
本社・工場� 京都東事業所
坂東記念研究所� 九州事業所
東京営業所

株式会社バンディック
TOWATEC株式会社
株式会社サーク

上海沙迪克軟件有限公司（中国）
TOWA半導体設備（蘇州）有限公司（中国）
蘇州STK鋳造有限公司（中国）
台湾東和半導体設備股份有限公司（台湾）
巨東精技股份有限公司（台湾）
TOWA韓国株式会社（韓国）
株式会社東進（韓国）

TOWAグループ（2014年9月30日現在）

国内 海外
TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd.（シンガポール）
TOWAM Sdn. Bhd.（マレーシア）
TOWA Semiconductor Equipment
  Philippines Corp.（フィリピン）
TOWA USA Corporation（米国）
TOWA Europe B.V.（オランダ）
東和半導体設備（上海）有限公司（中国）


